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Citované normy
IEC 61182 fada dosud nezavedena
IEC 61182-1:1994 dosud nezavedena

IEC 61189-3:1997 zavedena v CSN EN 61189-3 Zkuebni metody pro elektrotechnické materialy,
propojovaci struktury a sestavy - Cast 3: Zkusebni metody pro propojovaci struktury (desky s plosnymi
spoji) (35 9039)

Obdobné mezinarodni normy

IEC 61188-1-2:1998 Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 1-2: Generic
requirements - Controlled impedance (Desky s plodnymi spoji a osazené desky - Navrh a pouziti - Cast
1-2: VSeobecné pozadavky - Definovand impedance)

Informativni Udaje z IEC 61188-1-2:1998

Tato mezindrodni norma byla pripravena technickou komisi IEC TC 52: PloSné spoje.

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
52/758/FDIS 52/762/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Priloha A je pouze informativni.

Souvisici CSN

CSN IEC 50(541) Mezinarodni elektrotechnicky slovnik. Kapitola 541: Plosné spoje (idt IEC 50(541):1990)
(33 0050)

CSN 35 9002 Plodné spoje, terminy a definicie (mod IEC 194:1988)

CSN 1SO 3534-2 Statistika - Slovnik a znac¢ky. Cast 2: Statistické fizeni jakosti (idt ISO 3534-2:1993)
(01 0216)

Vysvétlivky k textu prevzaté normy

Anglicky termin pro "relativni permitivitu" je vzdy doplnén na "relativni permitivita (dielektricka
konstanta)". V Ceském textu je toto opakovani "dielektrické konstanty" vynechano.

Anglicky termin "decoupling capacitor" (viz 3.4.1) je prekladan "kondenzator snizujici vazbu", bézny
termin "blokovaci kondenzator" nepostihuje pIné anglicky original.

Upozornéni na narodni poznamky

V anglickém textu jsou u obrazku 1 (3.3.1), ve vzorcich pro dobu zpozdéni (viz 3.4.6), pro rychlost
Sifeni (viz 3.4.7.1), ve vysvétlivkach v 4.2.3 a 4.2.5 a dale v tabulce 2 drobna edicni nedopatreni,



ktera jsou v Ceském prekladu opravena.

Upozornéni na narodni prilohu

Do normy byla doplnéna narodni priloha NA, ktera rozsifuje seznam zkratek a terminl z pfilohy A.
Vypracovani normy

Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, ICO 61278386, RNDr. Karel Jurak, CSc.

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 102 Soucastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebové, CSc.

Strana 3
EVROPSKA NORMA EN 61188-1-2
EUROPEAN STANDARD Srpen 1998

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 31.180

Desky s plosSnymi spoji a osazené desky - Navrh a pouziti
Cast 1-2: VSeobecné pozadavky - Definovana impedance
(IEC 61188-1-2:1998)

Printed boards and printed board assemblies - Design and use
Part 1-2: Generic requirements - Controlled impedance

(IEC 61188-1-2:1998)

Cartes imprimées et cartes imprimées équipées Leiterplatten und Flachbaugruppen -
- Konstruktion und Anwendung -

Conception et utilisation - Teil 1-2: Allgemeine Anforderungen -
Partie 1-2: Prescriptions génériques - Definierte

Impédance Impedanz

controlée (IEC 61188-1-2:1998)

(CEI 61188-1-2:1998)

Tato evropska norma byla schvélena CENELEC 1998-08-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit Vnitini
predpisy CEN/CENELEC, v nichZ jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé bez
jakychkoli modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize vyzadat v
Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a kterou
notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, mé stejny status jako oficialni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Danska, Finska, Francie,



Irska, Islandu, Itélie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Recka,
Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC

Evropska komise pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Predmluva

Text dokumentu 52/758/FDIS, budouci 1. vydani IEC 61188-1-2, pfipraveny technickou komisi IEC TC
52 Plosné spoje, byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a byl schvalen CENELEC jako
EN 61188-1-2 dne 1998-08-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni k pfimému pouZziti jako

normy narodni (dop) 1999-05-01

- nejzazsi datum pro zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2001-05-01

Pfilohy oznacené jako "normativni" jsou soucasti této normy.

Prilohy oznacené jako "informativni" jsou uvedeny pouze pro informaci.
V této normé je normativni pfiloha ZA a informativni pfiloha A.

Pfilohu ZA doplnil CENELEC.

Ozndmeni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 61188-1-2:1998 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Konstrukce elektronickych zafizeni byla tradi¢né sledovana z mechanického hlediska. Navrh
konstrukce se stava vice komplexnim, jelikoz dnesni elektronické technologie nabizeji vétsi rychlosti
spinani a vyssi hustotou na Cip. Jednotlivé Cipy maji vétsi pocet spojl pri malych rozmérech pouzdra



Cipu. Aby se co nejvice vyuzila vyhoda hustoty soucastek a rychlosti, musi navrhari vénovat vétsi
pozornost problémdm Sireni elektromagnetickych vin ve vztahu k prenosu spinacich signall v
systému. Jsou nezbytné nové obory navrhu a strategie navrhu. Desky s definovanou impedanci
plosnych spojd jsou ¢asti této strategie.

Propojovani a konstrukce elektronickych soucastek byly zejména doménou pro mechanicky navrh,
ktery byl zaméren na faktory, jako jsou hmotnost, objem, vykon a Cinitel tvaru a na propojeni zadané
seznamem vodi¢l nebo seznamem propojeni. Elektrické vodice pro prenos signalu byly navrhovany
pouze z nékolika aspektl: aby zadané body byly propojeny, aby vodi¢e mély dostatecny prirez médi
pro proud a aby byly udrZzovany mezery, které by zabranily prirazim napéti. Hlavnim zajmem nebyl
prenos elektrického signalu, ale zabezpeceni dobré elektrické cesty.

Pokrok v Cislicovych integrovanych obvodech zaved| nové soucastky s velmi kratkymi dobami nabéhu,
které jsou zapouzdreny v pouzdrech s velkou hustotou spojl. Aby se optimalizovala funkce systému,
vyzaduji tyto soucastky takovou technologii propojovani, kterd umoziuje velkou hustotu propojovani a
soucasné poskytuje vynikajici elektrické funkéni parametry.

Jelikoz mnoho problém0 systému je spojeno s velmi rychlym ¢islicovym zpracovanim, nebyla jinym
problémdm neZ propojovani vénovana vétsi pozornost. Je zfejmé, ze s rlstem rychlosti systému se
stavaji uzkoprofilovymi problémy, které zpomaluji funkci systému, propojovani, konstrukce a desky s
ploSnymi spoji. Systémy pouzivajici obvody fady 100 K ECL maji témér 55 % zpozdéni systému v
konstrukci a propojovani. CMOS se obvykle povazuje za "pomalou" technologii, navrhuji se vSak
systémy s hodinovym kmitoctem nad 100 MHz. Pro soucastky BiCMOS s malym prikonem, malym
napétim a nizkym Sumovym prahem se stava problémem nejen zpozdéni v systému, ale rovnéz Gtlum
signalu.
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1 Pfedmét normy

Tato ¢ast IEC 61188 je urcena pro navrhare obvodd, pro specialisty na konstrukci, pro vyrobce desek
s ploSnymi spoji a pro pracovniky nakupu tak, aby méli vSeobecné védomosti v prislusné oblasti.
Cilem konstrukce je prenést signal vodi¢em z jedné soucastky do jedné nebo vice soucastek. Navrhem
pro velkou rychlost se rozumi navrh, ve kterém vlastnosti propojeni ovliviuji funkci obvodu a vyzaduiji
jedinecny pristup.

-- Vynechany text --



